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摘要(译)

超声波探头包括以阵列布置的多个压电元件，从多个压电元件引出的多
个引出的信号线，以及其上形成有多个连接导体以在多个压电元件之间
连接的印刷板。通信电缆分别连接到超声诊断设备主体和多个引出信号
线，连接导体绝缘层形成在印刷板上以覆盖多个连接导体的相应外周，
并且连接 -导电体接地导电层形成在印刷电路板上，以覆盖连接导体绝缘
层的各个外周，由此多个连接导体彼此屏蔽。
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